
（単位：円）

事　　　　　　　　　項 要組入高 組入高 未組入高 摘　　　要

第1号基本金

前期繰越高 25,767,677,892 25,664,630,460 103,047,432

当期組入高

1.建物

     創薬科学フロンティア空調改善4期工事に係る組入 16,500,000 16,500,000

 建物・建物附属設備に係る組入 7,260,000 7,260,000

 前期末未払金支払に係る組入 40,733,409 △ 40,733,409

小　　計 23,760,000 64,493,409 △ 40,733,409

2.構築物

 構築物整備に係る組入 3,876,839 0 3,876,839 期末未払

小　　計 3,876,839 0 3,876,839

3.教育研究用機器備品

BD FACSAria Fusion セルソーター 一式購入に係る組入 88,217,250 88,217,250

BD FACSymphonyA1フローサイトメーター一式購入に係る組入 27,956,500 27,956,500

液体窒素自動供給装置　一式 16,500,000 16,500,000

教育研究用機器備品購入に係る組入 90,119,722 81,074,862 9,044,860 期末未払

現物寄附受入に係る組入 38,961,127 38,961,127

除去した教育研究用機器備品に係る基本金額 △ 92,396,285 △ 92,396,285

前期末未払金支払に係る組入 16,310,983 △ 16,310,983

小　　計 169,358,314 176,624,437 △ 7,266,123

4.管理用機器備品

管理用機器備品購入に係る組入 11,618,276 11,618,276

除去した管理用機器備品に係る基本金額 △ 1,307,280 △ 1,307,280

前期末未払金支払に係る組入 1,455,300 △ 1,455,300

小　　計 10,310,996 11,766,296 △ 1,455,300

5.図書

図書購入に係る組入 3,877,262 3,451,219 426,043 期末未払

現物寄附受入に係る組入 353,784 353,784

除去した図書に係る基本金額 △ 2,618,391 △ 2,618,391

前期末未払金支払に係る組入 468,969 △ 468,969

小　　計 1,612,655 1,655,581 △ 42,926

6.管理用ソフトウェア

    管理用ソフトウェア購入に係る組入 1,742,400 0 1,742,400 期末未払

前期末未払金支払に係る組入 29,439,410 △ 29,439,410

小　　計 1,742,400 29,439,410 △ 27,697,010

7.建設仮勘定

    新校舎建築工事等の設計監理業務費に係る組入 139,609,000 139,609,000

小　　計 139,609,000 139,609,000 0

計 350,270,204 423,588,133 △ 73,317,929

　　当期末残高 26,117,948,096 26,088,218,593 29,729,503

基　本　金　明　細　表
2023年　4月　1日から

2024年　3月31日まで



事　　　　　　　　　項 要組入高 組入高 未組入高 摘　　　要

第２号基本金

前期繰越高 － 4,251,355,629 －

当期組入高 － 18,710,443 －

当期末残高 － 4,270,066,072 －

第３号基本金

前期繰越高 － 6,170,863,446 －

当期組入高 － 10,755,000 －

当期末残高 － 6,181,618,446 －

第４号基本金

前期繰越高 325,000,000 325,000,000 0

当期組入高 0 0 0

当期末残高 325,000,000 325,000,000 0

合　　　　　計

前期繰越高 － 36,411,849,535 103,047,432

当期組入高 － 453,053,576 -

当期末残高 － 36,864,903,111 29,729,503
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